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二、说明、目录、图表目录

  3C行业大而不强，高景气度仍将延续：3C产品是指计算机、通信以及消费电子类产品，传

统的3C产品通常包括电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机等硬件设备，目前已经进入

到稳定增长期；而以智能可穿戴设备、VR/AR设备终端、娱乐机器人等为代表的新兴3C产品

又为行业的增长带来了新的活力。据FMI预测，未来5年全球3C市场将以15.5%的复合增长率

增长，到2020年，全球3C市场规模有望达到2.98万亿美元。我国是全球3C制造业中心，产能

居于全球首位，但是普遍处在产业链的下游，企业利润严重偏低。随着我国人口红利的逐渐

消失，提高3C生产设备的自动化率是解决行业成本的唯一途径。

        资源整合、行业理解和资金规模是系统集成三大核心竞争力。资源整合和行业理解都需

要长时间积淀，跨行业快速扩张较为困难，除了汽车和3C外，难以有其他行业通过复制快速

实现规模化。因此成功的系统集成商往往聚焦少数甚至一个行业，做深做强，与下游巨头建

立紧密商务关系，成为细分龙头。另外，系统集成集成商还面临资金壁垒，因为项目周期一

般较长，需要垫付大量资金，多个项目并行对企业资金链压力巨大。  

        行业洗牌期，细分龙头强者恒强。本土集成商数量众多、竞争激烈，2018-2019年汽车

、3C景气度有所下滑，系统集成商增速也纷纷下滑，进入行业洗牌期。基于资源整合能力、

行业理解积累和资金规模三大核心竞争力，长尾集成商将不断淘汰出局，企业数量大幅降低

，细分行业龙头将强者恒强，享受新一轮自动化景气周期。  

       中企顾问网发布的《2024-2030年中国3C自动化市场评估与行业竞争对手分析报告》共六

章。首先介绍了中国3C自动化行业市场发展环境、3C自动化整体运行态势等，接着分析了中

国3C自动化行业市场运行的现状，然后介绍了3C自动化市场竞争格局。随后，报告对3C自动

化做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国3C自动化行业发展趋势与投资预测。您若想

对3C自动化产业有个系统的了解或者想投资中国3C自动化行业，本报告是您不可或缺的重要

工具。  

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。  
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